
深圳市鸿富诚新材料股份有限公司募集资金具体运用情况

深圳证券交易所：

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行

股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券

的公司信息披露内容与格式准则第 58号——首次公开发行股票并上市申请文件》

等有关规定，现将募集资金具体运用情况说明如下：

公司拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,873.0606万股，占发行

后总股本的比例不低于 25%，实际募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司主

营业务相关的项目，具体使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 先进电子功能材料基地建设项目 34,043.20 34,043.20

2 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

研发中心建设项目
22,989.98 22,989.98

3 营销服务网络及总部基地建设项目 10,006.00 10,006.00

4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00

5 发展与科技储备资金 30,000.00 30,000.00

合计 122,039.18 122,039.18

（一）先进电子功能材料基地建设项目

1、项目投资概况

项目投资概况如下：

单位：万元

序号 项目 投资金额 占比

1 场地投入 16,709.61 49.08%

2 机器设备 9,239.00 27.14%

3 铺底流动资金 8,094.59 23.78%

项目总投资 34,043.20 100.00%

2、项目进度安排

项目预计 36个月建设实施完成，分为项目筹备、工程实施、设备采购及安

装调试、人员招聘及培训、项目投产等各阶段，具体实施进度如下表所示：



项目实施

内容

第一年 第二年 第三年

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

项目筹备

工程实施

设备采购及

安装调试

人员招聘及

培训

项目投产

3、项目选址情况

项目实施地点位于广东省深圳市宝安区新桥街道万丰社区大朗山片区城市

更新项目（一期），公司拟租赁和购置厂房设施项目，其中租赁面积为 15,000平

方米，购置面积为 6,000平方米。

4、项目环保情况

在项目实施过程中，公司将严格执行《中华人民共和国环境保护法》及其他

环保法律法规的有关规定，“三废”排放达到国家规定的排放标准。本行业不属

于重大污染行业，项目运营过程产生的污染物主要为废水、废气和固废。项目产

生的污染物较少，对环境不构成较大负面影响，符合项目所在地规划，经环保处

理后，可达到环保要求，对周围环境无污染影响。

（二）深圳市鸿富诚新材料股份有限公司研发中心建设项目

1、项目投资概况

项目投资概况如下：

单位：万元

序号 项目 投资金额 占比

1 场地投入 7,373.60 32.07%

2 研发软硬件 8,686.38 37.78%

3 研发费用 6,930.00 30.14%

项目总投资 22,989.98 100.00%



2、项目主要研发课题

序号 研发课题 内容概述

1
高 性 能 碳

基 导 热 垫

片研发

在本研发课题中，公司将基于定向石墨烯垂直取向技术，开发具有更高

导热系数、超低热阻和优异压缩性能的导热垫片。通过石墨烯片层垂直

排列形成连续热传导通道，突破传统硅胶垫片的性能瓶颈

2
高 导 热 高

回 弹 绝 缘

垫片研发

在本研发课题中，公司将开发兼具高导热、高回弹、高体积电阻率以及

耐温范围大的绝缘型垫片，通过氮化硼-氧化铝复合填料与柔性聚氨酯

基体的协同设计，解决传统绝缘材料无回弹导热低的问题

3
高 导 热 高

挤 出 凝 胶

研发

在本研发课题中，公司将聚焦于开发适用于自动化产线的高导热、高流

动性凝胶材料，具备优异的挤出成型性能，可在复杂曲面或不规则间隙

中实现无气泡填充，具备高导热系数、高挤出速率以及低 BLT的性能

指标。满足高功率 LED、智能穿戴设备、5G射频模块等精密电子器件

对高效散热与工艺适配性的双重需求

4
高 性 能 液

态 金 属 片

研发

在本研发课题中，公司将基于铟基合金材料，开发一种常温为固态、受

热后表面发生相变并具备自修复能力的液态金属热界面材料。通过材料

配方与封装结构创新，实现高导热系数、低接触热阻以及宽相变温度范

围等，适用于 5G射频模块、毫米波雷达等高频振动场景下的高可靠性

散热需求

5
高 性 能 导

热 相 变 化

材料研发

在本研发课题中，公司将聚焦于开发具有高导热系数、相变温度幅度大、

低热阻、抗泵出可靠性强、热响应可控的高性能导热相变化材料，面向

高功率芯片、5G射频模块、服务器模块等高端电子设备的热管理需求。

项目将突破传统相变材料在热循环和机械振动下易发生“泵出失效”

的行业痛点，满足国产高端导热材料自主可控需求

6
高 导 热 吸

波 材 料 研

发

在本研发课题中，公司将持续致力于开发高导热、高频、宽频电磁吸波

一体化材料，面向 5G通信、毫米波雷达、智能驾驶系统等高电磁干扰

环境下的热-电磁协同管理需求。项目将突破当前吸波材料导热性能差、

频段窄、厚度大等瓶颈，满足高端电子设备对电磁兼容与高效散热的双

重需求

7
高 性 能 散

热 器 件 及

系统研发

在本研发课题中，公司将围绕高功率密度电子设备（如 5G 基站、AI
服务器、智能驾驶芯片、工业电源、激光器等）的高效散热需求，系统

性开发高性能散热器件与智能热管理系统，聚焦开发 3D相变散热器，

基于三维毛细结构设计、相变传热机制、异形结构成型工艺，实现高热

流密度场景下的高效、轻量化、自适应散热等功能。该散热器采用封闭

式腔体结构，通过腔体内工质的蒸发-冷凝循环，实现热量的快速扩散

与均热

8
高 导 热 屏

蔽 泡 棉 研

发

在本研发课题中，公司将基于石墨烯的高导热和高导电性能，开发一种

同时具备高屏蔽效能和导热性能的石墨烯泡棉，其具备高导热系数、高

屏蔽效能、低阻抗等优秀性能。产品不仅可以适应不规则的缝隙填充，

还能同时解决高功率芯片的屏蔽与散热需求，突破了当前泡棉的导热性

能差、厚度大等瓶颈，满足高功率芯片贴合的严格要求

9

高 回 弹 阻

燃 性 SMT
导 电 泡 棉

研发

在本研发课题中，公司将聚焦用于表面贴装技术（SMT）流程设计的高

性能导电材料，产品性能方面，其具备低表面电阻、高回复率、屏蔽效

能高以及阻燃性为 UL94V-0等优秀性能。产品具备多次回流焊耐受能

力与优异回弹性双重核心优势，完美适配电子制造领域的严苛工艺需求

10
高 阻 燃 性

吸 波 泡 棉

研发

在本研发课题中，公司将致力于开发阻燃-吸波一体化复合海绵材料，

面向 5G基站天线罩、新能源汽车毫米波雷达、智能驾驶系统等高电磁

干扰环境下的电磁兼容与阻燃安全协同管理需求。同时，通过水性涂层

-闭孔化改性工艺创新，突破传统吸波材料掉粉严重、吸潮性能衰减、

环保合规性不足等瓶颈，满足高端电子设备对电磁屏蔽与消防安全的双



序号 研发课题 内容概述

重严苛要求

3、项目进度安排

项目建设期为 18个月，课题研发运行期 36个月。项目实施内容分为项目筹

备、场地购置及装修工程、软硬件订货及安装调试、人员招聘、开展研发等各阶

段，具体实施进度如下表所示：

项目实施内容
T+1 T+2 T+3

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

项目筹备

场地购置及装修工程

软硬件订货及安装调试

人员招聘

开展研发

4、项目选址情况

项目实施地点位于广东省深圳市宝安区新桥街道万丰社区大朗山片区城市

更新项目（一期），公司拟购置厂房实施本项目。

（三）营销服务网络及总部基地建设项目

1、项目投资概况

本项目投资概况如下：

单位：万元

序号 项目 投资金额 占比

1 场地投入 5,943.00 59.39%

2 设备投资 1,343.00 13.42%

3 人员投入 1,460.00 14.59%

4 营销推广投入 1,260.00 12.59%

项目总投资 10,006.00 100.00%

2、项目进度安排

本项目建设期为 36个月，分为项目筹备、场地购置、租赁与装修、设备购

置及安装调试、人员招聘及培训、试运行等各阶段，具体实施进度如下表所示：



项目实施内容
T+1 T+2 T+3

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

项目筹备

场地购置、租赁与装修

设备购置及安装调试

人员招聘及培训

试运行

3、项目选址情况

本项目拟购置场地建设深圳总部，并计划在国内外重点城市租赁场地建设 5

处区域营销服务中心。总部选址为广东省深圳市宝安区新桥街道万丰社区大朗山

片区城市更新项目（一期）。

（四）补充流动资金

公司拟将本次募集资金中的 25,000.00万元用于补充流动资金。报告期内，

随着公司业务规模的不断扩大，公司生产经营所需的流动资金持续增加。公司将

根据业务发展进程安排该部分资金投放的进度和金额，主要用于主营业务。

（五）发展与科技储备资金

公司拟募集发展与科技储备资金 30,000.00万元，为未来开展前瞻性研发以

及产业链并购与股权投资储备资金。公司将围绕战略规划和发展目标，结合业务

经营的实际情况，合理、有序、高效地使用发展与科技储备资金，持续提升公司

核心竞争力和盈利能力。

特此说明。



本页无正文，为《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司募集资金具体运用情况》

之签章页

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

年 月 日
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